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摘要(译)

一种用于扩展器件间距的转移方法，包括：在第一基板上提供具有在第
一方向和第二方向上的间距为预定值的微器件； 通过使微器件与微器件
接触而将微器件转移到第一辊，其中，第一辊上的接触线部分的节距是
预定值的N倍； 将第一辊上的微器件转移到第二基板上； 将第二基板旋
转90度； 通过滚动第二辊以使其与微器件接触，将微器件转移到第二
辊； 然后将微器件转移到第三衬底上，以在第一和第二方向上扩展微器
件的间距。 与微器件接触的部分都具有带有不同粘合操作窗口的粘合
层。
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